附件4-1

全国中小企业股份转让系统挂牌公司
信息披露指引——计算机、通信
和其他电子设备制造公司

第一章  总 则
    
[bookmark: _GoBack]第一条 为满足差异化信息披露要求，规范计算机、通信和其他电子设备制造业挂牌公司的持续信息披露行为，提高信息披露针对性和有效性，保障投资者的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》等业务规则，制定本指引。
第二条 计算机、通信和其他电子设备制造业挂牌公司（以下简称“公司”）在年度报告和临时报告中披露行业经营性信息，适用本指引的规定。
本指引所称计算机、通信和其他电子设备制造业挂牌公司是指根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）制定并发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》中属于计算机、通信和其他电子设备制造业的公司。
第三条 公司在适用本指引时，还应当同时遵循法律法规、中国证券监督管理委员会关于信息披露的相关规定、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及全国股转公司关于信息披露的其他规定。
公司确属客观原因难以按照本指引要求披露相关信息的，可以不予披露，但应当在年度报告或临时报告中解释未按要求进行披露的原因，并予以特别提示。
第四条 公司披露行业经营性信息时，应对行业专业术语、专业背景、行业知识等进行必要的介绍和解释说明，便于投资者理解公司实际经营状况和风险信息。
公司在披露行业经营性信息时引用相关数据、资料的，应保证引用内容充分可靠、客观权威，并注明其来源。

第二章  年度报告

第五条 公司根据全国股转公司年度报告内容与格式指引要求披露年度报告时，应当同时按照本章要求履行信息披露义务。
第六条 公司按照本指引披露年度报告时，应遵循相关性和重要性原则，充分揭示并披露报告期内影响或可能影响其经营活动的重大风险因素及其变化情况，包括但不限于行业政策风险、产品或技术研发风险、原材料价格波动风险、关键原材料和零部件进口依赖风险、核心资产大额减值风险、人才流失风险、高新技术企业资格丧失风险、重大知识产权争议风险、技术泄密风险等。
第七条 公司应当披露报告期内对公司生产经营可能产生重大影响的国内外产业发展政策、财政税收政策、贸易政策等变化情况，并说明对公司当期和未来发展的具体影响，以及公司己经或计划采取的应对措施。
第八条 公司应当披露报告期内所处细分行业的发展情况，市场竞争格局、技术水平或特点的变化情况。
公司应当结合报告期内产业链上下游市场的发展状况，披露报告期内上下游市场的价格波动情况，并说明对当期生产经营的影响。
第九条 公司应当结合所处细分行业的特点，披露主要产品的核心竞争力，主要产品迭代的，还应当披露迭代情况并分析对当期经营的影响。
第十条 公司应当披露报告期内主要产品的产能情况，包括：
（一）主要产品的产量和产能利用率，若利用率较低，应当说明不能充分利用产能的原因；
（二）在建产能的总投资额、设计产能、预计投产时间、工艺路线及环保投入等。
公司的主要产品在报告期内存在委托生产的，应当披露委托生产产品的种类及占同类产品的比例，受托方基本情况，公司与受托厂商之间的排他性协议签订情况。
第十一条 公司通过招投标获得生产订单的，应当披露报告期内通过招投标获得的主要订单数量、金额及占当期销售收入比重。
公司在报告期内存在未按规定实施招投标的，还应当披露相关风险及己采取或拟采取的整改措施。
第十二条 公司应当披露报告期内的研发模式，包括研发方式（自主研发、合作研发、外包研发等）、研发机构设置、研发人员构成，在研项目、已取得研发成果及权属等方面。
公司报告期内存在合作或外包研发的，应当披露合作或外包研发对公司核心技术的贡献情况，并说明对合作方或外包方是否存在技术依赖。
第十三条 公司应当披露报告期内的研发支出情况，包括研发支出前五名的研发项目名称、研发费用明细及其占营业收入的比重，如存在研发支出资本化，应当披露研发支出资本化对公司损益的影响。
第十四条 报告期内对公司主要产品有重要影响的专利发生变动的，应当披露相关专利的基本信息、对应的产品及其实际应用，并按下列要求披露相关信息：
（一）专利新增的，若涉及受让方式取得，披露合同签署、登记备案等情况；若涉及与他方共享权利，披露该专利使用、收益及其争议解决的主要约定；若涉及许可使用，披露许可协议的主要条款，公司对该专利的依赖情况等；
（二）专利减少或发生其他变动的，应当披露该专利减少或变动的原因及对公司经营的影响。
第十五条 公司应当披露报告期内对专利或非专利技术所采取的保护措施。
对公司产品有重要影响的专利或非专利技术出现权利瑕疵或法律争议的，应当披露该专利或非专利技术的产品应用情况及对公司生产经营的影响。
第十六条 公司从事通用计算机、计算机外围设备或相关零部件制造的，应当披露相关产品的品牌种类（包括自主品牌和代加工品牌），相关产品在产品定位、外观设计、性能提升或者功耗等方面具备的特性或竞争优劣势。
第十七条 公司从事安防、金融、医疗卫生、税务等特定行业相关计算机设备或其零部件制造的，应当结合所处细分市场情况披露相关产品的主要客户群体、特定行业准入的门槛或资质条件等情况。
第十八条 公司从事通信系统设备制造的，应当披露主要终端客户的行业地位、公司在终端客户供应链体系中的位置或级别，并按照下列要求披露相关信息：
（一）涉及通信传输材料、设备或相关零部件制造的，披露报告期内相关产品在解决信号传输损耗、熔接损耗、复用技术、光增益、抗干扰等方面所采用的技术手段及其优劣势；
（二）涉及通信交换设备或其零部件制造的，披露报告期内相关产品在解决调制解调效率、误比特率以及信号差错控制等方面所采用的技术手段及其优劣势；
（三）涉及通信接入设备或其零部件制造的，披露相关产品适用的接入网类型（如铜线接入、光纤接入、光纤同轴电缆混合接入、无线接入等），公司产品在提高传输速率或宽带利用率，降低运行维护成本等方面所采用的技术手段及其优劣势。
第十九条 公司从事通信终端设备制造的，应当披露相关产品的应用领域以及在外观设计、产品性能提升、功耗等方面的竞争优劣势。
第二十条 公司从事半导体分立器件、光电子器件、显示器件或组件制造的，应当结合用途或应用领域披露相关产品在关键性能上的优劣势或特点，如最大整流电流、最大耗散功率、发光强度、像素点间距、衰减特性、能耗等。
第二十一条 公司从事集成电路制造的，应当披露主要产品的类型（逻辑电路、存储电路、微处理器等）、用途及应用领域、晶圆尺寸，产品良品率和重要性能指标（特征尺寸、功耗水平等）等。
公司从事集成电路封装业务，报告期内相关封装技术发生重大变化的，应当披露具体变化情况，如芯片粘结方法、引线键合方法、封装材料、封装形式、密封方法、芯片面积与封装面积之比、封装薄厚与散热情况等。
第二十二条 公司从事电子元件或组件、印制电路板或者其他电子设备制造的，应当披露公司主要产品的关键性能指标，并结合主要客户类别及所属应用领域，披露报告期内对上游供应商或下游客户的依赖情况。
第二十三条 公司参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》披露财务报告附注时，应同时披露以下信息：
（一）存货或核心生产设备等重要资产科目发生减值的，应当结合自身技术水平、市场行情、产品销售等情况，分析并披露上述减值的具体情况和依据；
（二）报告期内收到的政府补助金额明细，结合政府补助占同期利润总额的占比情况和行业特点说明报告期内对政府补助的依赖情况。报告期内公司业绩对政府补助存在较大依赖的，还应当进行重大风险提示，分析并披露对公司持续经营能力的影响。

第三章  临时报告

第二十四条 公司所属细分行业的政策法规或其他行业性事件发生重大变化且对公司具有重大影响的，应当及时披露相关情况，并分析对公司当期与未来发展的影响。
第二十五条 公司核心技术人员发生变动，预计对公司生产经营产生重大影响的，应当及时披露提示性公告，说明上述核心技术人员变动对公司主要产品或业务升级的影响。
第二十六条 当出现原材料价格异常波动、断供等紧急情况，影响公司正常运营或预期对当期利润产生重大影响的，公司应当及时披露并揭示相关风险。
第二十七条 公司主要客户的采购政策或主要供应商的销售政策发生重大变化，预计对当年业绩或生产经营产生较大影响的，应当及时进行披露。
第二十八条 公司拟投资建设新生产线的，应当披露新增生产线涉及的产品、工艺路线、预计投产时间和预期产能等情况。
公司拟关闭当前生产线，预计对当期经营产生重大影响的，应当披露该生产线产品上一年的销售收入和关闭生产线对当期经营的影响。
第二十九条 公司或主要产品委托生产企业发生重大安全、质量、环保事故，或被有关部门要求进行安全、环保整改，影响公司或委托生产企业正常经营的，应当及时披露涉事生产线预计全年产量、停产整改期限及对公司生产经营的影响。
第三十条 公司核心专利或非专利技术出现纠纷的，应当及时披露相关专利或非专利技术的基本情况及其所应用产品的名称、上一年的销量、营业收入和利润等情况。

第四章 附 则

第三十一条 本指引由全国股转公司负责解释。
第三十二条 本指引自公布之日起施行。
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